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Abstract (en)
The cooking device (1) has a cooking area (11) with a cooking location (21), and a heating device (2) for heating a cooking region (31). A sensor
device (3) detects physical size and state of the cooking region, and includes a sensing unit for contactless detection of thermal radiation. A portion
of sensor device is thermally conductively connected to a filter unit by a partially adhesives connection unit. The filter unit is adapted to reflect
electromagnetic radiation as a function of the wavelength and to transmit electromagnetic radiation as a function of wavelength.

Abstract (de)
Kocheinrichtung (1), umfassend ein Kochfeld (11) mit einer Kochstelle (21) und eine zur Beheizung wenigstens eines Kochbereiches (31)
vorgesehene Heizeinrichtung (2) und eine Sensoreinrichtung (3) zur Erfassung wenigstens einer einen Zustand des Kochbereichs (31)
charakterisierenden physikalischen Größe. Die Sensoreinrichtung (3) weist eine Sensoreinheit (13) zur berührungslosen Erfassung von
Wärmestrahlung auf. Dabei ist die Sensoreinrichtung (3) thermisch leitend mit einer Filtereinrichtung (43) verbunden. Die Filtereinrichtung
(43) dient dazu, elektromagnetische Strahlung in Abhängigkeit der Wellenlänge zu reflektieren und in Abhängigkeit von der Wellenlänge zu
transmittieren. Es ist ein adhesives Verbindungsmittel (430) vorgesehen, welches dazu ausgebildet und geeignet ist, die Filtereinrichtung (43) mit
der Sensoreinrichtung (3) thermisch leitend zu verbinden.
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